
熱應力分析 
EX1.蕊片 



初始溫度:25 ℃ 

熱源:0.0001Watt/mm3 

環境(工作)溫度:28℃ 
空氣熱對流係數: 5 ×10-6   (W/mm2 ℃) 



陶瓷(Ceramic Porcelain) 

銅(Copper) 



IC底部接角拘束(X,Y,Z) 



註:初始溫度是針對整個系統, 無法各別指定物件的初始溫度 



空氣熱對流係數 
1.自然對流: 3 ×10-6 ~12 ×10-6   (W/mm2 ℃) 
2.強制對流: 10 ×10-6 ~100×10-6   (W/mm2 ℃) 
 

工作時的環境溫度 

施加在空氣與結構接觸特徵 

註:幾何間的接觸面不用考慮空氣熱對流 



單位體積發熱量 

熱源-單位體積發熱量 
0.0001Watt/mm3 



執行分析 



 溫度 

Von-Mises應力 
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